快捷PFC-SPM器件瞄準3-6kW電機驅動器應用
快捷半導體(Fairchild Semiconductor)的PFC-SPM器件專為3-6kW功率範圍電機驅動應用的全程開關功率因數校正(PFC)而設計，提供高能效和緊湊的解決方案。快捷半導體的 PFC-SPM產品器件整合度高，有利於降低主回路的分佈參數，提高變頻器的穩定性；有利於簡化設計，縮短變頻器的研製週期；功能齊全，除具有一般的電源欠壓(UV)、過流(OC)等保護功能外，還具有溫度檢測和電流感測功能；變頻空調作為節能型產品，其功率因數和諧波電流將成為用電管理的強制指標之一，因此該款器件應用將隨著用電管理的加強而迅速擴大。
PFC-SPM模組包含創新的封裝技術和功率器件，在高能效的封裝中提供無橋主動PFC拓墣結構。與傳統的橋式整流器加升壓轉換器方案相比，這種無橋拓撲能夠提供更高效的PFC電路。其他PFC模組產品一般都選用傳統的橋式整流器、升壓開關IGBT或MOSFET和升壓二極體。但通過採用這種無橋拓墣，可以大量減少電源路徑上串聯的二極體數目，從而降低傳導損耗，提供高效的電路。每個PFC-SPM器件還整合柵極驅動器和溫度監控NTC電阻。

快捷半導體的PFC-SPM產品採用基於銅直接鍵合(DBC)的轉模封裝技術。DBC是一種結構技術，能夠在模組的功率半導體和其外接散熱面之間提供極好的導熱面，同時實現卓越的電氣隔離。 

快捷半導體的PFC-SPM器件FPDB20PH60、FPDB30PH60 和 FPDB50PH60為設計人員提供緊湊的綠色解決方案，能提高設計可靠性和系統效率，同時減小電路板面積，適合於空調機和其他工業逆變器設計。每個 PFC器件都在一個44 x 26.8mm的高散熱效能封裝中整合兩個快速恢復二極體、兩個飛輪二極體 (freewheeling diode)、兩個IGBT、一個柵極驅動IC、一個分流電阻 (或者是電流檢測電阻) 和一個熱敏電阻。這些高度整合的模組與分立器件解決方案相比，可節省50%的電路板面積，並內置多種保護功能來增強其可靠性。這些器件提供99% (典型值) 的功率因數，以滿足強制性PFC標準(IEC61000-3-2)的要求；並支援40kHz的開關工作頻率以減少功率損耗。
此外，快捷半導體針對各式耗能要求嚴格的應用提供高效的電機控制，提供高整合度的智慧功率模組的完整系列產品。Motion-SPM產品針對洗衣機、空調、冰箱和縫紉機等應用中的交流電機，提供速度完全可調的電機驅動控制和全積體電路保護功能。快捷半導體的整合式Motion-SPM器件的電路板佔位面積只有分立式IGBT解決方案的一半不到，並能提供低壓控制功能和10~30A、220Vac額定值的高壓輸出級。Motion-SPM產品採用DIP、Mini-DIP 和 Tiny-DIP封裝。

SRM-SPM是業內首款專門針對驅動真空吸塵器的單相開關磁阻電動機 (SRM) 而設計的智慧功率模組，將高壓IC (HVIC) 和低壓IC (LVIC)、IGBT、快速恢復二極體和電熱調節器集成在超緊湊(44mm X 26.8mm)的Mini-DIP封裝中，採用銅直接鍵合(DBC)技術，能顯著提高熱性能，可降低功率電路空間多達40%，大幅減小系統總體尺寸，同時增強其可靠性。
